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和淞科技股份有限公司 

民國 112 年股東常會議事錄 

開會時間:民國 112 年 6 月 15 日(星期四)上午十時整 

地    點:和淞科技股份有限公司 B 棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路 33 號) 

出    席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 53,368,836 股(其中以電子方式行

使股數為 36,206,021 股)，佔公司已發行股份總數 60,800,000 股之 87.77 % 

出席董事：應柔爾董事長、馬國鵬董事、廖椿沄獨立董事 

列    席：周志賢總經理、張玉華財會協理 

主席：應柔爾 董事長                                    記錄：劉兆慧 

一、宣佈開會：出席股數已達法定開會股數，依法請主席宣布開會。 

二、主席致詞：略。 

三、報告事項： 

第一案 

案  由：本公司 111 年度營業報告書，報請   公鑒。 

說  明：本公司 111 年度營業報告書，請參閱【附件一】。 

第二案  

案  由：本公司審計委員會審查 111 年度決算表冊報告，報請   公鑒。 

說  明：審計委員會審查報告書，請參閱【附件二】。 

第三案 

案  由：111 年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請   公鑒。 

說  明: 一、依公司法及本公司章程規定擬分派員工酬勞金額為新台幣 165,414,774

元及董事酬勞為新台幣 27,569,128 元，全數以現金發放。 

二、上述配發金額與 111 年度財務報表估計金額無差異。 

第四案 

案  由：111 年度盈餘分配情形報告，謹報請   公鑒。。 

說  明：一、依本公司章程第 21 條之 1 規定，授權董事會決議將應分派股息及紅

利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，

並報告股東會。 

二、擬配發股東現金股利新台幣 304,000,000 元，每股配發新台幣 5 元，

現金股利之發放，按分配比例計算到元為止，元以下捨去不計，其畸

  



2 
 

零款合計數，計入本公司之其它收入。 

三、本公司如嗣後因買回公司股份、將庫藏股轉讓員工或註銷、或因員工

行使員工認股權憑證及其他等因素致本公司流通在外股數發生變

動，致股東配息比率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理並調整

之。本案經董事會決議通過後，授權董事長另訂定除息基準日及發放

日。 

第五案 

案  由：修訂本公司「永續發展實務守則」報告，謹報請   公鑒。 

說  明：配合金融監督管理委員會 111 年 12 月 21 日金管證發字第 1110152489 號

函修訂部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱冊【附件三】。 

 



3 
 

四、承認事項 

第一案：(董事會提) 

案  由：111 年度營業報告書及財務報表案，敬請  承認。 

說  明：一、本公司 111 年度財務報表暨合併財務報表，經安永聯合會計師事務所

張巧穎會計師及王瑄瑄會計師查核簽證完竣，併同營業報告書，經董

事會決議通過並送請審計委員會審查後出具審查報告書。 

二、前項營業報告書及財務報表，請參閱【附件一】及【附件四】。 

決  議: 本案經票決照案通過，票決結果如下： 

出席股東 

表決權數 

承認 

表決權數 

反對 

表決權數 

棄權/未投票 

表決權數 

贊成 

比例 

53,368,836 權 52,932,765 權 7 權 436,064 權 
99.18% 

其中電子投票 36,194,920 權 7 權 11,094 權 

第二案：(董事會提) 

案  由：111 年度盈餘分配案，敬請  承認。 

說  明：依本公司章程規定，擬具 111 年度盈餘分配表,請參閱【附件五】。 

決  議: 本案經票決照案通過，票決結果如下： 

出席股東 

表決權數 

承認 

表決權數 

反對 

表決權數 

棄權/未投票 

表決權數 

贊成 

比例 

53,368,836 權 52,939,859 權 4,007 權 424,970 權 
99.19% 

其中電子投票 36,202,014 權 4,007 權 0 權 
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五、 討論事項 

第一案：(董事會提) 

案  由：為辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄

優先認股權案，謹提請   討論。 

說  明：一、本公司為配合申請股票上市之相關法令規定， 擬於上市掛牌前辦理

現金增資發行新股，作為初次上市提出公開承銷之股份來源。 

二、本次現金增資擬依公司法第 267條規定，保留發行新股之 10% ~15%

供本公司員工認購，員工未認購或認購不足之部分，擬授權董事長洽

特定人認購。除保留予員工認購之股份外，其餘 85% ~90%擬依「發

行人募集與發行有價證券處理準則」第 17條及申請股票上市之相關

規定，提請本次股東常會同意，由原股東放棄認購，以供全數提撥辦

理上市前之公開承銷。 

三、本次增資發行計畫之一切相關事宜(包括發行價格、實際發行數量、

發行條件、募集金額、承銷配售方式、預計進度及可能產生效益等相

關事項)，暨本案其他未盡事宜，擬授權董事會全權處理之。 

四、本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。。 

決  議: 本案經票決照案通過，票決結果如下： 

出席股東 

表決權數 

贊成 

表決權數 

反對 

表決權數 

棄權/未投票 

表決權數 

贊成 

比例 

53,368,836 權 52,890,079 權 43,007 權 435,750 權 
99.10% 

其中電子投票 36,152,234 權 43,007 權 10,780 權 

 

六、 臨時動議：無。 

 

七、 散會(當日上午十時十六分) 

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音紀錄為準。) 

 



【附件一】 

和淞科技股份有限公司 

111 年度營業報告書 

一、111 年度營運結果 

  (一)營業計畫實施成果 

本公司 111 年度合併營業收入為新台幣 11,988,082 仟元，合併稅後淨利為新

台幣 938,388 仟元，每股盈餘為 15.43 元。 

    單位:新台幣仟元 

項目 111 年度 110 年度 增加金額 變動比率(%) 

營業收入 11,988,082 7,747,248 4,240,834 54.74% 

營業毛利 1,836,572 929,756 906,816 97.53% 

營業利益 1,084,675 490,123 594,552 121.31% 

本期淨利 938,388 389,883 548,505 140.68% 

每股盈餘(元) 15.43 6.41 9.02 140.72% 

每股淨值 49.84 36.19 13.65 37.72% 

      註：係以民國 111 年度及 110 年度經會計師查核簽證之合併財務報告揭示。 

    

(二)財務收支及獲利能力分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)研究發展狀況 

本公司主要營業項目涵蓋工程、製造、代理/經銷，銷售地區除國內各科技大

廠外，亦擴及中國大陸、美國、日本及新加坡等海外市場。本公司持續推動多元

化產品之公司政策，除專注於既有之半導體產業之業務外，持續投入 PFA/PTFE

閥件等基礎元件之開發、醫療霧化片之研發及客製化設備之研發與自製，期望提

供多元產品與服務，以分散經營風險。本公司最近二年度投入之研發費用情形如

下： 

項                     目 
合併財務報告 

111 年度 110 年度 

財務結構分析 
負債占資產比率(%) 75.68 68.66 

長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) 572.54 404.78 

償債能力分析 

流動比率(%) 133.74 141.42 

速動比率(%) 91.53 102.94 

利息保障倍數(倍) 43.45 24.21 

獲利能力分析 

資產報酬率(%) 9.87 6.10 

股東權益報酬率(ROE) (%) 35.88 19.09 

營業利益占實收資本比率(%) 178.40 80.61 

稅前純益占實收資本比率(%) 200.59 82.63 

純益率(%) 7.83 5.03 

每股盈餘(元)  15.43 6.41 
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單位：新台幣仟元 

項目/年度 111 年度 110 年度 

研發費用 (A) 92,310 82,450 

營業收入(B) 11,988,082 7,747,248 

比率(A)/(B)(%) 0.77% 1.06% 

二、112 年度營運計畫及概要 

(一) 經營方針 

本公司 112 年度之經營方針如下： 

1. 持續專注高科技廠房設施廠務系統工程及廠務設備製造。 

2. 跟隨國際專業大廠海外佈局，建立海外半導體產業先進製程量產廠之廠務

工程實績。 

3. 持續發展高科技設備製造之技術能力，並積極爭取與國內外大廠合作機

會。 

4. 擴充代理產品的種類，並推動與代理經銷之國外原廠多面向之合作，以深

化彼此長久的合作關係。 

5. 持續進行新產品之自主研發及商業化，增加產品種類，並朝分散客戶、市

場及跨領域發展。 

(二) 預期銷售數量及其依據 

近年來隨著資料中心基礎建設和伺服器存儲需求增加，加上新冠肺炎疫情

以及美中貿易戰持續，供應鏈為預留安全庫存，帶動晶片需求提升，包括通

訊與 IT 基礎建設、個人雲端運算、遊戲與醫療電子裝置等領域，都推升全

球半導體產業資本支出增加。而 2022 年以來，受到全球通膨問題加劇、俄烏

戰爭持續、中國採取封控措施防堵疫情等因素影響，以及通訊、運算等主力

應用領域受智慧手機、PC 等產品市場趨於飽和，不同行業開始進入庫存去化

之調整期，造成全球消費性終端產品需求放緩，且各國央行祭出升息措施，

2022 年全球半導體業景氣呈現成長減緩，致使半導體產業開始評估減緩資本

支出計畫。然而隨著新興應用持續推出，運算中的伺服器、AI 加速器及車用

晶片未來仍具成長動能，未來將成為驅動全球半導體銷售成長的主要動力。

國際半導體產業協會(SEMI)於 2022 年第四季發佈到 2025 年為止的「12 吋晶

圓廠展望報告(300mm Fab Outlook to 2025)」指出，預計 2022 年 12 吋晶圓廠

投資較去年成長 7%，2023 年則將較 2022 年下降 14%，預計至 2024 及 2025

年將較各年同期回升成長趨勢約 22%及 24%。 

就 2022 年台灣的半導體國際地位，受惠於產能充足且布局多元，以及美

中關係緊張與俄烏戰爭爆發皆顯示出全球供應鏈調整之重要性，加上數位轉

型促使各類新興應用陸續推出，進而增加對於半導體業者先進技術的依賴

性，皆顯示出我國半導體業在全球供應鏈扮演重要的角色。 

本公司營業規模與半導體產業之市場規模、積體電路製造廠之資本支出息

息相關，間接受終端資訊產品的市場需求所影響。展望 112 年，台灣半導體

廠商於技術創新及產能規模上仍居全球領先地位，隨著技術創新之新興應用

持續推出，及各國積極發展本土半導體供應鏈趨勢，半導體廠商仍將持續推

動產能分散之佈局，相關先進製程之資本支出預期將於各領域庫存調整後可
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逐漸回復。本公司除積極配合客戶基礎設施之佈局外，同時致力於多元產品

之發展，強化自身之競爭實力，期以降低景氣循環對營運之影響。 

 (三)重要之產銷政策及未來公司發展策略 

1. 積極參與國內外高科技廠房廠務供應系統標案，累積先進製程廠務工程經

驗，以擴大市場佔有率。 

2. 以既有之廠務供應系統工程及廠務設備實績為基礎，承接其他工程項目與

廠務設備之銷售，並且持續投入新產品研發及市場開發，以擴大產品服務 

範圍。 

3. 持續進行產線自動化，以降低成本，提高生產效率及產品競爭力。 

4. 建立知識管理系統，整合本公司各類資訊，達成內部知識共享，促進創新，

提高經營績效。 

5. 持續人才招募與強化人員技能訓練，配合公司穩定發展，提供客戶最好的

服務。 

6. 落實員工培訓、員工分紅入股制度，與員工共享經營成果，凝聚向心力，

並推動股票上市，以利本公司獲得長遠發展所需資金及人才等重要資源。 

 (四) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 

全球消費性市場過去因新冠疫情讓全球經濟陷入停滯，因此帶動遠距離視

訊應用之需求，加上 5G、AI 高效運算需求等新興運用持續推出，驅動半導體

產業強勁成長。而國內半導體業不論是對台灣或是對全球供應鏈，皆扮演舉

足輕重的地位。然而於此後疫情時代，國內半導體業除面臨終端市場需求及

庫存去化速度等影響外，亦面臨生產基地去全球化而走向區域化及在地化之

影響。本公司身為高科技廠房設施廠務工程之供應鏈，由於相對於競爭者擁

有人力、原物料取得及交期等各方面的優勢，使得本公司於此競爭環境中能

保有一定的競爭力，從而有能力配合客戶生產基地多元化之需求，承接更多

的訂單，進而擴大市場佔有率。此外，本公司持續致力於多元化產品之跨領

域發展，期望降低個別產業之競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。 

  

本公司近年來持續深耕於高科技廠房設施廠務供應系統工程，提供客戶具競爭

力之系統整合服務，技術能力及服務品質深受國際大廠信任與肯定，公司營收及規

模長期呈現穩定成長。另本公司長期朝向增加產品種類、分散市場甚至跨產業發展

的政策仍將維持不變，未來經營團隊將依據外在環境的變化進行快速回應，在策略

上做出適時彈性的調整，打造本公司紮實的經營體質，維持營收與獲利的穩定成長，

希望能持續帶給全體股東良好的投資報酬，提供員工安全健康的工作環境以及優於

同業的收入，創造勞資雙方彼此最大的利益。 

 

 

 

 

     董事長:應柔爾           總經理:周志賢          會計主管:張玉華 
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和淞科技股份有限公司 

審計委員會審查報告書 

 

董事會造送本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘

分配議案，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所張巧穎會計師、

王瑄瑄會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報

表及盈餘分配議案經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依證

券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定報請鑒察。 

 

此致 

   和淞科技股份有限公司民國一一二年股東常會 

 

 

 

 

 

審計委員會召集人：廖椿沄 

 

 

中 華 民 國 一 一 二 年 四 月 二 十 五 日 

【附件二】 
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和淞科技股份有限公司 

永續發展實務守則 修訂條文對照表 

修正後條文 原條文 修訂原因 

第二十七條之一 

上市上櫃公司宜經由捐贈、贊助、

投資、採購、策略合作、企業志願

技術服務或其他支持模式，持續

將資源挹注文化藝術活動或文化

創意 產業，以促進文化發展。 

 配合金融監督

管理委員會

111 年 12 月 21

日金管證發字

第 1110152489

號函，修訂

之。 

第三十一條: 

本守則經呈報本公司董事會通過

後實施，修正時亦同。 

本守則訂立於民國 110 年 3 月 14

日；第一次修訂(並更名為「永續

發展實務守則」)於民國 111 年 3

月 17 日；第二次修訂於民國 112

年 3 月 22 日。  

第三十一條: 

本守則經呈報本公司董事會通過

後實施，修正時亦同。 

本守則訂立於民國 110 年 3 月 

14 日；第一次修訂(並更名為「永

續發展實務守則」)於民國 111 

年 3 月 17 日。 

 

 

 

 

 

 

新增修訂日期 
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和淞科技股份有限公司 

111 年度盈餘分配表 

 

單位：新台幣元 

項    目 金    額 

期初未分配盈餘 900,336,659 

    加:111年度稅後淨利 938,388,102 

    加:111年度確定福利計劃之精算利益 257,851  

    減：提列法定盈餘公積 (93,864,595)  

可供分配盈餘 1,745,118,017 

    減：股東股利-現金股利  每股 5 元 (304,000,000) 

期末未分配盈餘 1,441,118,017  

註：表列分配盈餘總計新台幣 304,000,000 元，係全部來自 111 年度盈餘。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

董事長：應柔爾            總經理：周志賢           會計主管：張玉華 
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